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	1．请问公司核心竞争力是什么？
	2．存储涨价导致下游消费电子成本提升，是否会抑制下游需求？
	3．能否介绍一下目前上游扩产情况？
	4．请问公司如何看待作为模组厂在存储行业中的作用和地位？
	5．公司如何看待存储价格后续走势？

